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Mehrkammer – Reinigungsanlage

Kapazität: 3 Schablone / Warenträger

Durchsatz: 220 Zyklen / Tag

Medium: pH-neutral oder alkalisch / VE-Wasser

Anwendung: Schablonenreinigung / Rakelreinigung / misprints

Leiterplattenreinigung

Außenabmessungen: 3250x1980x2300mm

Nutzbares Kammermaß: 800x800x40mm

Tankvolumen: 3x 75Liter

Prozesszeit: ca. 16min.

• Reinigung, Spülung und Trocknung

von Schablonen, Rakeln, misprints

• Geschlossenes Kreislaufsystem

• Hoher Durchsatz durch optimierten

workflow

• Effiziente, separierte Trocknung

• Komplett in Edelstahl gefertigt

• Unterschiedliche Prozesse

kombinierbar

• Sehr geringer Verbrauch

• Modular erweiterbar
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